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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を 含

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を 含

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 有 機 化 合 物 を 含 む 層 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方
法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、

み 、 か つ 、 前 記 酸 素 の 組 成 比 は １ ０ ％
～ ２ ５ ％ で あ る

み 、 か つ 、 前 記 酸 素 の 組 成 比 は １ ０ ％
～ ２ ５ ％ で あ る



　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を 含
雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、

　 前 記 導 電 膜 の 表 面 を 研 磨 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を 含

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 の 表 面 を 研 磨 し 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を 含

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 の 表 面 を 研 磨 し 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 有 機 化 合 物 を 含 む 層 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方
法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ３ 乃 至 ５ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 研 磨 は 、 Ｃ Ｍ Ｐ （ 化 学 的 機 械 的 研 磨 ） 法 に よ っ て 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体
素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 上 縁 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 絶 縁 膜 及 び 前 記 導 電 膜 の 一 部 を エ ッ チ ン グ 除 去 す る こ と に よ り 、 前 記 導 電 膜 の 表 面
を 平 坦 化 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 上 縁 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 絶 縁 膜 及 び 前 記 導 電 膜 の 一 部 を エ ッ チ ン グ 除 去 す る こ と に よ り 、 前 記 導 電 膜
の 表 面 を 平 坦 化 さ せ 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 絶 縁 膜 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 導 電 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 導 電 膜 に 対 し て 少 な く と も 窒 素 及 び 酸 素 を

雰 囲 気 下 に お い て 加 熱 処 理 を 行 い 、
　 前 記 導 電 膜 上 縁 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 絶 縁 膜 及 び 前 記 導 電 膜 の 一 部 を エ ッ チ ン グ 除 去 す る こ と に よ り 、 前 記 導 電 膜 の 表 面
を 平 坦 化 さ せ 、
　 前 記 導 電 膜 上 に 、 有 機 化 合 物 を 含 む 層 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方
法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ 、 ４ 、 ８ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 絶 縁 膜 は 、 窒 化 珪 素 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作
製 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
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含 み 、 か つ 、 前 記 酸 素 の 組 成 比 は １ ０ ％
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又 は 前 記 第 ２ の 絶 縁 膜

１ ０



　 前 記 導 電 材 料 は 、 Ａ ｇ で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　

【 請 求 項 １ ３ 】
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請 求 項 １ 、 ３ 、 ４ 、 ７ 、 ８ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
基 板 上 に Ｔ ｉ を 含 む 薄 膜 を 形 成 し 、
前 記 Ｔ ｉ を 含 む 薄 膜 上 に 前 記 導 電 材 料 を 含 む 組 成 物 を 吐 出 す る こ と に よ り 前 記 導 電 膜 を 形
成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。

請 求 項 １ ２ に お い て 、
前 記 加 熱 処 理 を 行 う こ と に よ り 、 前 記 チ タ ン を 含 む 薄 膜 を Ｔ ｉ Ｏ ２ と す る こ と を 特 徴 と す
る 半 導 体 素 子 の 作 製 方 法 。
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